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摘要(译)

本发明揭示了一种探头触点、探头模组及多参数监护系统，所述探头触
点包括导线、设置在所述导线一端部的具有凹槽的植入壳体和布置在所
述凹槽上的感测芯片，所述感测芯片还包括设置于所述感测芯片上的用
于感测颅内状态的传感器，所述感测芯片于所述植入壳体的径向圆周方
向上环绕所述凹槽的外表面设置。本发明的探头触点上的传感器为环绕
设置，可以全方位感测颅内状态，感测结果更佳。
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